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行业走势图 

紧锣密鼓推进“整芯助魂”，聚焦军工电子新机遇 
 

工信部“整芯助魂”规划紧锣密鼓推进，军工是科研和产业突破排头兵 

据电子工程世界，3 月 7 日下午工信部副部长王江平透露，去年工信部在党
中央、国务院的领导下规划了一个“整芯助魂”工程，该工程实际上已经在
紧锣密鼓地推进，国家将会在政策上、资金上给予芯片、软件等行业的迭代
发展提供大力支持。 

我们认为，军工电子行业的有效发展是“整芯助魂”工程的重要实现途径之
一，军工技术是众多重大民用技术的前身，其运用的技术很多都具有军民两
用性。目前，在我国已公布的 16 项国家科技重大专项中，与芯片、软件等
“整芯助魂”行业重点相关的有 6 项，全部为军工主承担/联合承担： 

 核高基专项（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品） 

 集成电路装备（极大规模集成电路制造装备及成套工艺） 

 北斗专项（北斗卫星导航系统） 

 机载专项（国家机载重大专项） 

 高分专项（高分辨率对地观测系统） 

 载人航天与探月工程专项 

军工电子两大类：电子元器件稳健发展，集成电路为重点突破领域 

军工电子行业可分为两大类，一类为电子元件，另一类为集成电路，两者在
追求性能的同时，也要重点关注可靠性、环境适应性、抗辐射与抗干扰能力。 

（1）在电子元器件方向，阻容感/晶体管、连接器、MLCC 等产品的国产替
代能力良好；射频/微波毫米波半导体器件、光电子器件、功率器件、MEMS
等产品已实现初步突破。 

（2）在集成电路方向，射频芯片、基带芯片、模数/数模转换芯片、IGBT
芯片、TR 组件等已实现较快突破，科研院所旗下上市公司、民参军企业已
初步具备自主产研能力；同时，CPU、GPU、DSP、FPGA 等军用芯片领域，
国内科研院所与民参军企业不断加快节奏强化研发能力并崭露头角。 

科创板有望带来全新估值结构，聚焦高研发投入军工电子投资机会 

3 月 1 日证监会发布《科创板首次公开发行注册管理办法（实行）》，有限支
持符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、具有较强成长性
的企业。我们预计，军工自主可控领域将迎来价值重估机遇，可聚焦高研
发投入的军工电子投资机会，包括：高研发体制内院所资产投资机会、高
研发投入自主可控民参军企业。 

关注“整芯助魂”自主可控军工电子标的： 

图形处理芯片：航锦科技、景嘉微 

毫米波射频芯片：和而泰、金信诺 

DSP：国睿科技、航天电子（与电子联合覆盖，下同）、四创电子 

中央处理芯片：航天电子、欧比特 

FPGA：航锦科技、振华科技、航天电子 

高规格被动器件：火炬电子（与电子联合覆盖）、航锦科技、亚光科技 

GNSS 基带芯片：振芯科技 

红外与激光光学：久之洋 

风险提示：芯片国产替代发展进度不及预期，政策与资金落地放缓。 
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图 1：在我国 16 个重大专项中，与工信部“整芯助魂”项目高度相关的有 6 项，军工行业全部参与，其中

主承担 5 项，共同承担 1 项 

 

资料来源：国家科技重大专项网，中证网，经济参考报，天风证券研究所 

 

表 1：核心军工电子产品与重点关注企业一览 

产品大类 产品类别 核心功能与用途 具备生产/设计/供货能力的企业 

电子元件 

电阻、电容、电感 略 振华科技 

晶体管（二极管、
三极管） 

略 振华科技、联创光电 

MLCC（片式多层
陶瓷电容器） 

航空航天、军用移动通讯设备、袖珍式军用计算机、
军事信号监控；武器弹头控制、雷达、炮弹引信、
舰艇、武器系统等。 

火炬电子、风华邦科 

射频 /微波毫米波
半导体器件 

略 中电科 13 所/55 所、亚光科技 

光电子器件 略 中电科 13 所/55 所 

功率器件 包括砷化镓、氮化镓功率器件、固态功率器件 中电科 13 所/55 所 

连接器 

主要包括圆形、矩形、印制电路板、RF 及少量特
种连接器，是构成完整的武器装备系统所必需的基
础组件。 

中航光电、航天电器 

MEMS（微机械电
子系统） 

包括惯性 MEMS、射频 MEMS、MEMS 中电科 13 所 

集成电路
及相关的
核心产品 

TR 组件 

无线收发系统的一个部分，两端接天线、中频处理
单元，进而构成收发单元。 

TR 组件能够实现信号的放大、移相、衰减，决定
了相控阵雷达的系统性能。 

金信诺（江苏万邦） 

相控阵天线 

通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变
方向图最大值的指向，达到波束扫描的目的。能够
应用在舰载、机载、星载等多个平台中，加强预警
系统的军用防卫能力。 

中电科 55 所 

GPU（图形处理器） 图形处理器 
航锦科技、景嘉微、英伟达（NVIDIA）、
赛灵思（Xilinx） 

CPU（中央处理器） 中央处理器 
英特尔、ARM、中科院计算所、中科院下
属海光信息技术有限公司、航天电子 

FPGA（现场可编程
门阵列） 

允许实现特殊的硬件加速算法，广泛运用于航天、
航空、电子、通信、雷达、高端波束形成系统、芯
片模拟等领域。 

应用领域：相控阵雷达（相位控制电子扫描阵列雷
达）、夜战红外设备、精确制导武器上的地图匹配、
5G 通信基站、医疗等。 

航锦科技、成都华微、深圳国微、紫光国
芯、航天科技集团 772 所。 

赛灵思（Xilinx）、阿尔特拉（Altera）、莱
迪斯（Lattice）、美高森美（MicroSemi） 

DSP（数字信号处 一种微处理器，将模拟信号转换成数字信号进行处 航天电子、航锦科技、中电科 14 所（国

序号 重大专项名称 全名 军工参与情况 官网首次披露时间

1 核高基 核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品 军工承担 2008/10/19

2 宽带移动通信 新一代宽带无线移动通信网 共同承担 2008/12/12

3 传染病防治 艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治 2008/12/12

4 数控机床 高档数控机床与基础制造装备 2009/1/9

5 水污染治理 水体污染控制与治理 2009/2/19

6 集成电路装备 极大规模集成电路制造装备及成套工艺 共同承担 2009/4/15

7 核电 大型先进压水堆及高温气冷堆核电站 共同承担 2009/4/21

8 转基因 转基因生物新品种培育 2009/5/4

9 新药创制 重大新药创制 2009/5/6

10 大型飞机 大型飞机 军工承担 2009/12/18

11 油气开发 大型油气田及煤层气开发 2010/3/9

12 高分 高分辨率对地观测系统 军工承担 2016/6/15

13 载人航天与探月工程 载人航天与探月工程 军工承担 2016/9/28

14 两机专项 航空发动机与燃气轮机专项 军工承担 2016/11/24

15 北斗卫星导航系统 北斗卫星与导航系统 军工承担 2017/3/21

16 机载专项 国家机载重大专项 军工承担 2018/9/27
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理芯片） 理，强调数字信号处理的实时性。能够即时处理资
料，快速实现各种数字信号的处理算法。 

应用领域：机载空空导弹、战斗机目视瞄准器、补
兵头盔式微光仪、自动火炮控制、巡航导弹、预警
飞机、相控阵天线等雷达数字信号处理，通信，工
业控制，仪器仪表，汽车安全与无人驾驶。 

睿科技）、中电科 38 所（四创电子） 

射频芯片 负责接收、发送信号。 
中电科 13 所/55 所、振芯科技、和而泰（铖
昌科技）、金信诺（江苏万邦）、亚光科技 

基带芯片 负责信号处理、解码。 
振芯科技、华力创通、合众思壮、上海复
旦微电子 

AD/DA（模数/数模
转换芯片） 

实现可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等多
种应用，使军用和商用雷达获得的数字信号转换为
模拟信号（反之亦可），从而进行下一步的处理。 

航天电子、航锦科技、振芯科技、振华集
团（成都华微）、亚德诺（ADI） 

IGBT 芯片（绝缘栅
双极型晶体管） 

能源转换与传输的核心器件，通过功率变换实现用
电效率和质量的提高，是电力电子装置的“CPU”，
广泛用于军工、高铁、新能源汽车等领域。 

振华科技、中车株洲时代、深圳比亚迪、
杭州士兰微、英飞凌（Infineon）、ABB、
三菱 

SiP（系统级封装） 
进行并排或叠加封装，成为具备一定功能的单个标
准件，做到“集成系统的各个芯片及无源器件”。 

航天电子、航锦科技 

SoC（片上系统） 
从设计的角度出发，将系统所需的组件高度集成到
一块芯片上，做到“一个芯片就是一个系统”。 

欧比特、航天电子、振芯科技、振华集团
（成都华微）、航天科技集团 772 所。 

资料来源：公司官网，天风证券研究所 
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